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1 Cabeamento estruturado 

 

1.1 Introdução 

 

O presente projeto de Sonorização tem os requisitos considerados em seu 

desenvolvimento aqueles estabelecidos pela norma NBR 14565 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelas seguintes normas da Associação 

Industrial de Telecomunicações (TIA) e Associação de Indústrias Eletrônicas (EIA): 

TIA/EIA 568-B, TIA/EIA 569 e TIA/EIA 606. 

As instalações lógicas devem seguir os padrões definidos pelas normas acima 

citadas, utilizando-se dos materiais de instalação especificados e acessórios como 

curvas, suportes, terminações e outros, que sejam adequados, não sendo aceitos 

componentes improvisados. Os cabos deverão ser protegidos fisicamente em toda 

sua extensão, utilizando-se de um ou mais materiais de instalação, não devendo em 

nenhuma circunstância serem instalados expostos. Todos os materiais de instalação 

deverão ser firmemente fixados às estruturas de suporte, formando conjuntos 

mecânicos rígidos e livres de deslocamento pela simples operação. 

 

1.2 Descrição dos serviços 

 

O sistema de sonorização visa a economia de cabos e dutos e dando maior 

flexibilidade.  

Como a área da Edificação é grande o sistema foi estruturado localmente, 

sendo alimentado por uma rede de sonorização. Essa rede é dimensionada a partir 

dos pontos finais de utilização. 

Este projeto tem como base as seguintes normas e padrões a seguir relacionados: 

• EIA/TIA 568B: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard; 

• EIA/TIA 569: Commercial Building Standard for Telecommunications 

Pathways and Spaces; 

• EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding / Bonding Requirements; EIA/TIA 

BULLETIN TSB-67; 

• EIA/TIA BULLETIN TSB-75; EIA/TIA BULLETIN TSB-95; NBR 14565. 



 

 

Este projeto estabelece as seguintes premissas que devem nortear as ações 

do executor: 

• Obediência às normas e padrões recomendados neste documento, garantindo 

assim padronização e confiabilidade à rede; 

• Utilização de componentes do Sistema de Cabeamento de CATEGORIA 6 a 

todos de um mesmo fabricante; 

• Adotar toda a infraestrutura (Calhas, eletrodutos, etc.) com taxa de ocupação 

máxima de 40%. 

• Prever flexibilidade para remanejamento. 

O dimensionamento foi feito conforme o layout de cada ambiente e a atividade 

a ser realizada. Para cada equipamento é utilizado um parâmetro de 

dimensionamento. 

• Switch: Dimensionados conforme o número de pontos de dados. 

• Patch painel: Dimensionado conforme número de pontos estruturados 

(voz); 

• Voice painel: Dimensionado conforme número de pontos de voz. 

• Cabo CTP APL: Dimensionado conforme número de ramais; 

• Altura dos rack’s: Dimensionado conforme número de equipamentos. 

Rack e acessório estão especificados no projeto, favor ver quadro com legenda 

detalhada e Materiais. 

Para interligação de patch painel com tomadas RJ-45 dos usuários, é indicado 

o cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares, formados por fios sólidos, #24 AWG, 

100 Ohms de Categoria 6. 

Os pontos de voz serão tipo RJ-45 com contatos banhados a ouro numa 

espessura mínima de 30 µm, ligação de pinos padrão T568-A. 

Os eletrodutos estão especificados no projeto. 
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